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1 無電解金めっき液及びその建浴方法 株式会社日立製作所 30
片面を白金メッキした耐火金属からな
るプレートの製造法及びこうして製造し
たプレートの使用

デグサ　ガルヴァノテヒニク
ゲゼルシャフト　ミット　ベ
シュレンクテル　ハフツング

2
水溶性イリジウムめっき浴及びその
めっき方法

日本エレクトロプレイテイン
グ・エンジニヤース株式会
社

31 メッキ方法およびその装置
カシオマイクロニクス株式会
社

3 金合金メッキ液
セイコーインスツルメンツ株
式会社

32 複合めっき皮膜
有限会社プロトニクス研究
所

4
微小めっき部位を有するめっき物の
めっき装置

日本エレクトロプレイテイン
グ・エンジニヤース株式会
社

33
白金めっき液およびそのめっき液を用
いためっき方法

田中貴金属工業株式会社

5 装飾部材 松本　洋介 34 導電性充填剤及びその製造方法 信越化学工業株式会社

6
パラジウムメッキ液及び該メッキ液を用
いたパラジウムメッキ方法

株式会社ビクトリア 35 銀めっき前処理剤および銀めっき方法 株式会社日鉱マテリアルズ

7 金めっき液及び金めっき方法 株式会社日立製作所 36
パラジウム電気メッキ浴および電気メッ
キ方法

ルーセント　テクノロジーズ
インコーポレーテッド

8
金めっきされた電子部品及びその製造
方法

新光電気工業株式会社 37 電子部品の電気めっき方法 株式会社日立製作所

9 銀めっき浴 株式会社大和化成研究所 38
銀めっきを含む半導体のリードフレー
ムおよびその製造方法

テキサス　インスツルメンツ
インコーポレイテッド

10
非シアン銀めっき方法及びそれに用い
られる非シアン溶液

日本エレクトロプレイテイン
グ・エンジニヤース株式会
社

39 無電解スズ－銀合金メッキ浴 石原薬品株式会社

11
シアン化物を含まない１価金属のメッキ
溶液

シップレーカンパニー　エ
ル　エル　シー

40
電子部品実装用フィルムキャリアテー
プの製造方法および電子部品実装用
フィルムキャリアテープの製造装置

三井金属鉱業株式会社

12 純金めっき液 小島化学薬品株式会社 41 置換金めっき方法 日立化成工業株式会社

13 めっき方法
日本エレクトロプレイテイン
グ・エンジニヤース株式会
社

42 非シアン系の金－スズ合金メッキ浴 石原薬品株式会社

14 無電解金めっき液
日本エレクトロプレイテイン
グ・エンジニヤース株式会
社

43 時計用外装部品 河口湖精密株式会社

15 黒色ルテニウムめっき液 株式会社日鉱マテリアルズ 44
フリーシアン電気銀めっき浴及び銀
めっき方法

上村工業株式会社

16 耐熱銀被覆複合体とその製造方法 古河電気工業株式会社 45
高分子電解質型燃料電池用セパレー
タの製造方法

トヨタ自動車株式会社

17
チタニウム及びチタニウム合金上への
表面処理下地調整法

三菱電機株式会社 46
高分子電解質型燃料電池用セパレー
タ及びその製造方法

トヨタ自動車株式会社

18
複合金めっき皮膜及びその製造方法、
並びに該複合金めっき皮膜を有する
電気接点

有限会社プロトニクス研究
所

47 ビームリードの金メッキ方法 三井金属鉱業株式会社

19 無電解金めっき液
日本エレクトロプレイテイン
グ・エンジニヤース株式会
社

48 Ｐｄ系水素分離膜を製造する方法 三菱重工業株式会社

20 無電解金めっき液
日本エレクトロプレイテイン
グ・エンジニヤース株式会
社

49
耐食性を有する貴金属めっき方法およ
び貴金属めっき装身具。

株式会社ビクトリア

21 無電解金めっき方法
日本エレクトロプレイテイン
グ・エンジニヤース株式会
社

50
錫－銀合金めっき皮膜の製造方法及
び錫－銀合金めっき皮膜及びそれを
備えた電子部品用リードフレーム

松下電器産業株式会社

22
半導体装置の配線形成に用いる無電
解めっき浴及び半導体装置の配線形
成方法

松下電器産業株式会社 51 無電解金メッキ方法
株式会社ミレニアムゲートテ
クノロジー

23
装飾品用部品、装飾品、電子機器およ
び時計

セイコーエプソン株式会社 52
無電解白金めっき液の製造方法及び
無電解白金めっき液並びに無電解白
金めっき方法

田中貴金属工業株式会社

24
錫－銀系合金めっき浴およびこのめっ
き浴を用いためっき物の製造方法

長野県 53
３元合金を利用した環境親和的な半導
体装置の製造用基質

株式会社　アーキュテック
半導体技術

25 メッキ方法 日本電信電話株式会社 54 無電解金めっき方法および電子部品 株式会社村田製作所

26
銀被膜形成用薬液および銀被膜形成
方法

セントラル硝子株式会社 55
電気メッキ構造及び当該電気メッキ構
造を有する配線基板

日立マクセル株式会社

27 無電解金メッキ浴 石原薬品株式会社 56 銅系材料への置換金めっき方法 奥野製薬工業株式会社

28 置換型無電解金めっき方法 奥野製薬工業株式会社 57 銀めっき銅粉の製造方法 日立化成工業株式会社

29 無電解金めっき浴 上村工業株式会社 以下１９点省略
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